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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 17: Transmitter and receiver components
with dual coaxial RF connectors
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terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC Nationahk €ommittees undertake to apply IEC Pul
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tion is drawn to the Nermative references cited in this publication. Use of the referenced publidations is

ensable for the correct application of this publication.

tion is drawn to the.possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject
. IEC shall not.be-held responsible for identifying any or all such patent rights.

ional Stahdard IEC 62148-17 has been prepared by subcommittee 86C: Fibn
5 and ‘active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

of patent
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This standard-isto-bereadinconjunctionwith IEC 621481

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/1165/FDIS 86C/1186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62148 series, published under the general title Fibre optic active
components and devices — Package and interface standards, can be found on the IEC website.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 17: Transmitter and receiver components
with dual coaxial RF connectors

1 Scope

This p*rt of IEC 62148 covers physical interface specification of transmitter and’y

compo

2 No

The fol
are ind
undate
applies|

IEC 60
class B

IEC 60
optical

IEC 62
Part 1:

IEC G
compa

ents with dual coaxial RF connectors.

rmative references

owing documents, in whole or in part, are normatively referencéd'in this docum

l references, the latest edition of the referenced document\(including any amend

93-2-50, Optical fibres — Part 2-50: Product specifications — Sectional specifica
single-mode fibres

B74-1, Fibre optic interconnecting devices*and passive components — Connec
fibres and cables — Part 1: Generic spegification

48-1, Fibre optic active components and devices — Package and interface stan
General and guidance

ide 107, Electromagnetic-c€ompatibility — Guide to the drafting of electrom
ibility publications

eceiver

ent and

spensable for its application. For dated references, only the¥edition cited applies. For

ments)

tion for

tors for

Hards —

agnetic

3 Abbpreviations

For the| purposes of-this document, the following abbreviations apply.
EMwL Exterhal modulator with laser diode

LD Laser diode

PD Photo diode

PCB Printed circuit board

PIN PD Photo diode with PIN structure

SMPM Sub-miniature push-on miniature

TEC Thermo-electric cooler

TIA Trans-impedance amplifier

4 Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

The components specified in this part of IEC 62148 shall comply with suitable requirements for
electromagnetic compatibility (in terms of both emission and immunity), depending on particular
usage/environment in which they are intended to be installed or integrated.
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Guidance to the drafting of such EMC requirements is provided in IEC Guide 107. Guidance for
electrostatic discharge (ESD) is still under study.

5 Classification

The transmitter and receiver components with dual coaxial RF connectors described in this
standard are classified as type 5 according to the definitions of IEC 62148-1.

6 Specification of transmitter component with dual coaxial RF connectors

6.1 General
The infention of this clause is to specify adequately the physical requirements-of) an|optical
transmitter component with an EMwL, a modulator driver IC, a TEC and dual goaxial RF input

connecfors. It will enable mechanical interchangeability of components complying with this
specifigation both for the PCB and for any panel mounting requirement.

6.2 Pigtail interface

All optical fibres defined in IEC 60793-2-50 are applicable.

All optigal connectors defined in IEC 60874-1 are applicabte if'a pigtail is to be terminated with
an opti¢al connector.

6.3 Electrical interface

6.3.1 General

The elgctrical interface in this specification;defines only the basic functionality of each pin.

6.3.2 Numbering of electrical terminals

Termingl numbering assignments.are shown in Figure 1.

Rin'y/ Pin 1

eliiie
RF1 Optical fibre

mﬂg . ”

I

Pin 8 Pin 14
IEC 2397/13

Figure 1 — Electrical terminal numbering assignments for
transmitter component with dual coaxial RF connectors
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6.3.3 Coaxial connector

The transmitter component has male type coaxial connectors as RF1 and RF2 terminals. The
connector can handle RF electrical signals and is compatible with the SMPM connector, which is

defined in Figure 2.

NOTE If the SMPM connector is standardized in IEC, the reference will be added in a future edition.

30° REZF.\

Radius or chamfer

X

(

30° REF.
' \
i
O
Q
m| < 4 [m]
Q| — N Q
|
J
H
E
G
F
IEC 2398/13
Dimensions
Reference mm
Minimum Maximum
Ad 2,11 2,16
BD 2,82 2,92
Co 0,28 0,33
Do 2,18 2,24
E 0,76 1,14
F 2,08 2,13
G 1,57 1,83
H 0,53 0,58
J 0,00 -

Figure 2 — Coaxial RF connector interface

6.3.4 Electrical terminal assignment

The basic functionalities of each electrical terminal for transmitter components are defined in

Table 1.
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Table 1 — Terminal function definitions

6.4
6.4.1
A draw

Terminal number Symbol Function
1 LDA LD anode
2 PDA PD anode
3 vy Modulator bias
4 |7 Modulator modulation
5 Vo Driver IC supply voltage
6 v, Cross point control voltage
7 - Vendor option
8 - Vendor option
9 - Vendor option
10 GND Case ground
11 - Vendor option (reserved for thermistor)
12 RTH Thermistor
13 TEC (-) TEC cathode
14 TEC (+) TEC angde
RF1 IN or INB RFinput
RF2 INB or IN RF input
NOTE TEC acts as an EMwL chip-cooler in the bias direction described here. When
it is biased reversely, its function is changed inte*heating.
Polarity of RF outputs shall be defined by each*vendor.

Package outline and footprint

Drawing of package outline

ng of the package outlimeas well as the dimensions is given in Figure 3.
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Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
A 1,27 Basic dimension
B - 0,45
C 10,0 -
D 3,75 4,25
E 2,6 Diameter, basic dimension
F - 1,0
G 17,75 18,25
H 13,9 14,1
J 11,75 12,25
K 17,9 18,1
L 21,75 22,25
M - 8,9
N 476 50
P 4,45 Basic dimension
Q 4,65 5,15 (Typical 4,9 mm)
R 5,08 Basic dimension
S - 7,0 Diameter
T - 30
U 4,45 Basic dimension

Figure 3 — Package outline drawing
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6.4.2 Drawing of footprint

A drawing of the case footprint as well as the dimensions is given in Figure 4.

!
A

v |

Soldering pads

e

Cc
pZZzzzzza

.~ Reserved area for pigtail fibre treatment

|

!

0
=g

!

!

h Reserved area for heat sink

IEC 2400/13

Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
a 1,27 Basic dimension
b 0,45 -
c - - Specified by each vendor
e 2,6 Hole diameter, basic dimension
g 18,25 | -
h 14 Basic dimension
j 1225 | -
k 18 Basic dimension
I 22,25 -
q 5,15 -
S 7,0 -
t 30 -

Figure 4 - Recommended pattern layout for the PCB

7 Specification of receiver component with dual coaxial RF connectors

7.1 General

The intention of this clause is to specify adequately the physical requirements of an optical
receiver component with a PIN PD, TIA IC and dual coaxial RF output connectors. It will enable
mechanical interchangeability of components complying with this specification both for the PCB
and for any panel mounting requirement.
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7.2 Pigtail interface
All optical fibres defined in IEC 60793-2-50 are applicable.

All optical connectors defined in IEC 60874-1 are applicable if a pigtail is to be terminated with
an optical connector.

7.3 Electrical interface
7.3.1 General

The electrical interface in this specification defines only the basic functionality of each pin.

7.3.2 Numbering of electrical terminals

Terminfl numbering assignments are shown in Figure 5.

Pin 4 Pin 1

oo
RF1 Optical fibre
/ (i

T

\E !
S —

Pin 5 Pin 8
IEC 2401/13

Figure-5 — Electrical terminal numbering assignments for receiver
component with dual coaxial RF connectors

7.3.3 Coaxial connector

The receiver component has male type coaxial connectors as RF1 and RF2 terminals. The
connectors can handle RF electrical signals and is compatible with the SMPM connector which
is defined in Figure 2.

7.3.4 Electrical terminal assignment

The basic functionalities of each electrical terminal for receiver components are defined in
Table 2. The polarity of RF outputs shall be defined by each vendor.
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A draw
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Table 2 — Terminal function definitions

Terminal number Symbol Function
1 Vpd PD cathode
2 GND Case ground
3 - Vendor option
4 - Vendor option
5 - Vendor option
6 Vce TIA power supply voltage
7 ShD €asegroumd
8 (Rth) Reserved for thermistor
RF1 OUT or OUTB RF output
RF2 OUTB or OUT RF output

Package outline and footprint

Drawing of package outline

ng of the package outline as well as the dimensions iS)given in Figure 6.
A
M A — il
o Q K
P — D
‘ E i
(@]
1 i e |lller
i ‘ Y ‘
' o O V
14 - @f* N ) [f —— - — — =w
I . | I
| 1 ol[lllNo .
- ‘ ‘ - -
I H
N
- et G
[ e 1
D
i
IEC 2402/13
Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
A 1,27 Basic dimension
B - 0,45
C 10,0 -
D 3,75 4,25
E 2,6 Diameter, basic dimension
F - 1,0
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Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
G 14,75 15,25
H 10,9 11,1
J 11,75 12,25
K 17,9 18,1
L 21,75 22,25
M - 8,9
N 4-6 56
P 4,45 Basic dimension
Q 4,65 5,15 (Typical 4,9 mm)
R 5,08 Basic dimension
S - 7,0 Diameter
T - 30
U 4,45 Basic.dimension

7.4.2

Figure 6 — Package outline

Drawing of footprint

A draw|ng of the case footprint as well as the dimensions is given in Figure 7.

|

A

A

Soldering pads

e

&)

.~

Reserved area for pigtail fibre treatment

!

j— X T AN — | — J— -+ - »
! @ | Q\
t
% N
h Reserved area for heat sink
¢]
o T IEC 2403/13
Dimensions
Reference mm Notes
Minimum Maximum
a 1,27 Basic dimension
b 0,45 -
c - - Specified by each vendor
e 2,6 Hole diameter, basic dimension
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15,25 | -

11 Basic dimension

12,25 | -

18 Basic dimension

22,25 -

5,15 -

7,0 -

30 -

Figure 7 — Recommended pattern layout for the PCB
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La Norme internationale CEIl 62148-17 a été établie par le sous-comité 86C: Systemes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEl 62148-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/1165/FDIS 86C/1186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 62148, publiées sous le titre général Composants
et dispositifs actifs a fibres optiques — Normes de boitier et d'interface, est disponible sur le site
web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,
. supnrimép

* remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES -
NORMES DE BOITIERS ET D’INTERFACE -

Partie 17: Composants émetteurs et récepteurs
munis de connecteurs coaxiaux RF doubles

1 Domaine d’application

40

b O Of elrne
composants émetteurs et récepteurs mu

d pe Of dae nte
nis de conne

cteurs coaxiaux RF d
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érences normatives

Jue des

Les ddcuments ci-apres, dans leur intégralit¢é ou non, sont des références normatives

indispensables a I'application du présent document. Pour les références datées, seule |
citée sfapplique. Pour les références non datées, c'est I'édition la plus récente du do
référengcé (y compris tous ses amendements) qui s’applique.

CEI 60Y93-2-50, Fibres optiques — Partie 2-50: Spécifications de produits — Spéci
interm@gdiaire pour les fibres unimodales de classe B

CEI 60874-19-1, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres opti
Connegteurs pour cébles et fibres optiques — Partie =1 Spécification générique

CEIl 62[148-1, Composants et dispositifs actifs‘cen fibres optiques — Normes de bo
d'interface — Partie 1: Généralités et lignes directrices

Guide CEI 107, Compatibilité électromagnétique — Guide pour la rédaction des publicati
la compatibilité électromagnétique

3 Abréviations

Pour lep besoins du présent\document, les abréviations suivantes s'appliquent.

édition
cument

fication

jues —

itier et

pns sur

Abrédiation Terme Equivalent en anglais
EmwL Medutateur externe avec diode laser External modulator with laser diode
LD Diode laser Laser diode
PD Photodiode Photo diode
PCB Care de circuit imprimé Printed circuit board
PIN PD Photodiode a structure PIN Photo diode with PIN structure
SMPM Connecteur de type push-on sub-miniature Sub-miniature push-on miniature
TEC Refroidisseur thermoélectrique Thermo-electric cooler
TIA Amplificateur trans-impédance Trans-impedance amplifier

4 Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)

Les composants spécifiés dans la présente partie de la CEl 62148 doivent étre conformes aux
exigences de compatibilité électromagnétique appropriées (a la fois en termes d’émission et

d’immunité), selon l'usage/I’environnement particulier dans lequel ils sont destinés
installés ou intégrés. Des lignes directrices pour la rédaction de telles exigences CE

a étre
M sont

données dans le Guide CEl 107. Des lignes directrices concernant les décharges

électrostatiques (DES) sont encore a I'étude.
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5 Classification

Les composants émetteurs et récepteurs munis de connecteurs RF coaxial double décrit dans la
présente norme sont classés comme type 5 conformément aux définitions de la CEI 62148-1.

6 Spécification des composants émetteur munis de connecteurs coaxiaux RF
doubles

6.1 Généralités

Le but du présent article est de spécifier de maniére adéquate les exigences physiques d'un
composant émetteur optique avec un EMwL, un CI pilote modulateur, un TEGC (et des
connecteurs coaxiaux RF doubles en entrée. Elle permettra l'interchangeabilité mécanique des
composants conformes a la présente spécification a la fois pour les PCB et pour toltes les
exigenges de montage sur panneaux.

6.2 Interface fibre amorce

Toutes|les fibres optiques définies dans la CEI 60793-2-50 sont applicables.

Tous lejs connecteurs optiques définis dans la CEl 60874-1 sont\applicables si une fibre amorce
doit étre terminée par un connecteur optique.

6.3 Interface électrique
6.3.1 Généralités

L'interface électrique de cette spécification définit uniquement la fonctionnalité de bjase de
chaque| broche.

6.3.2 Numeérotation des bornes électriques

L'affecfation du numérotage des.hornes est illustrée a la Figure 1.

Broche 7 Broche 1

oo
RF1 Fibre optique

\N I
(1

T

\p |
%Q o

Broche 8 Broche 14
IEC 2397/13

Figure 1 — Affectation du numérotage de bornes électriques pour les
composants émetteurs munis de connecteurs coaxiaux RF doubles
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6.3.3 Connecteur coaxial

Le composant émetteur posséde des connecteurs coaxiaux de type male comme bornes RF1 et
RF2. Le connecteur peut traiter des signaux électriques RF et il est compatible avec le
connecteur SMPM qui est défini a la Figure 2.

NOTE Sile connecteur SMPM est normalisé a la CEl, sa référence sera ajoutée lors d’'une édition future.

Rayon ou chamfrein

N B

f 30° REF.
' \
i
O
Q
m| < 7 [a)
Q| Q — N Q
|
J
H
E
G
F
IEC 2398/13
Dimensions
Référence mm
Minimum Maximum
Ad 2,11 2,16
B® 2,82 2,92
Co 0,28 0,33
DO 2,18 Z2.2%
E 0,76 1,14
F 2,08 2,13
G 1,57 1,83
H 0,53 0,58
J 0,00 -

Figure 2 — Interface de connecteur RF coaxial

6.3.4 Affectation des bornes électriques

Les fonctionnalités de base de chaque borne électrique pour les composants émetteurs sont
définies dans le Tableau 1.
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Tableau 1 — Définitions fonctionnelles des bornes

Numéro de borne Symbole Fonction
1 LDA Anode de la LD
2 PDA Anode de la PD
3 Ve Polarisation du modulateur
4 |7 Modulation du modulateur
5 Ves Tension d'alimentation du ClI pilote
6 v, Tension de commande du point de
basculement
7 - Option vendeur
8 - Option vendeur
9 - Option vendeur
10 GND Masse du boitier
11 - Option vendeur (réservé a la thermistance)
12 RTH Thermistance
13 TEC (-) Cathode du,TEC
14 TEC (+) AnodeduTEC
RF1 IN ou INB Entrée RF
RF2 INB ou IN Entrée RF
NOTE Le TEC agit comme un refroidisseur de puce EMwL quand la polarisation est
telle que décrite ici. Quand cette polarisation“est inversée, sa fonction change et il
devient réchauffeur.
La polarité des sorties RF doit étre définie par chaque vendeur.

6.4 Encombrement et empreinte du boitier
6.4.1 Dessin d'encombrement du boitier

Un despin d’encombremeni\du bofitier ainsi que ses dimensions sont donnés a la Figure 3.
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Dimensions
Référence mm Notes
Minimum Maximum
A 1,27 Dimension de base
B - 0,45
C 10,0 -
D 3,75 4,25
E 2,6 Diamétre, dimension de base
F - 1,0
G 17,75 18,25
H 13,9 14,1
J 11,75 12,25
K 17,9 18,1
L 21,75 22,25
M - 8,9
N 476 570
P 4,45 Dimension de base
Q 4,65 5,15 (Typique 4,9 mm)
R 5,08 Dimension de base
S - 7,0 Diamétre
T - 30
U 4,45 Dimension de base

Figure 3 — Dessin d'encombrement du boitier
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6.4.2 Dessin de I'empreinte
Un dessin de I'empreinte du corps du boitier ainsi que ses dimensions sont donnés a la Figure 4.
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— | et
B et}
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!

|
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© N e
\ \
A A @ ; ] /@,/ Zone réservée au traitement de la fibre amorce
_ X —_ - - - 1T (2]
! Nsiiih !
| .’
NNNRNNN
h Zone réservée pouf disSipateur thermique
m—— g T —
— - IEC 2400/13
Dimensions
Référence mm Notes
Minimum Maximum
a 1,27 Dimension de base
b 0,45 -
c - - Spécifié par le vendeur
e 2,6 Diametre de l'alésage, dimension de
base

g 18,25 | -
h 14 Dimension de base
i 12,25 | -
k 18 Dimension de base
| 22,25 -
q 5,15 -
s 7,0 -
t 30 -

Figure 4 — Empreinte recommandée pour le PCB

7 Spécification des composants récepteur munis de connecteurs coaxiaux RF
doubles

71 Généralités

Le but du présent article est de spécifier de maniére adéquate les exigences physiques d'un
composant récepteur optique avec PIN PD, IC TIA et munis de connecteurs coaxiaux RF
doubles en sortie. Elle permettra l'interchangeabilité mécanique des composants conformes a la
présente spécification a la fois pour les PCB et pour toutes les exigences de montage sur
panneaux.
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7.2 Interface fibre amorce

Toutes les fibres optiques définies dans la CEI 60793-2-50 sont applicables.

Tous les connecteurs optiques définis dans la CElI 60874-1 sont applicables si une fibre amorce
doit étre terminée par un connecteur optique.

7.3 Interface électrique
7.3.1 Généralités

L'interface électrique de cette spécification définit uniquement la fonctionnalité de base de
chaque[broche.

7.3.2 Numeérotation des bornes électriques

L'affecation du numérotage des bornes est illustrée a la Figure 5.

Broche 4 Broche 1

oo
RF1 Fibre optique
/ (i

N ]
RF2

Broche.5 Broche 8
IEC 2401/13

Higure 5 <Affectation du numérotage de bornes électriques des composants
récepteurs munis de connecteurs coaxiaux RF doubles

7.3.3 Connecteur coaxial

Le composant récepteur possede des connecteurs coaxiaux de type male comme bornes RF1 et
RF2. Les connecteurs peuvent traiter des signaux électriques RF et ils sont compatibles avec le
connecteur SMPM qui est défini a la Figure 2.

7.3.4 Affectation des bornes électriques

Les fonctionnalités de base de chaque borne électrique pour les composants récepteurs sont
définies dans le Tableau 2. La polarité des sorties RF doit étre définie par chaque vendeur.
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